深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表
证券简称：科思科技      股票代码：688788         编号：2026-014
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
☑其他 策略会 

	参与单位名称
	2026年9月2日 华源证券2026年三季度上市公司交流会邀请的分析师和投资者

	时间
	2026年9月2日 10:00-11:00

	地点
	深圳

	公司接待人员姓名
	投融资经理周洁

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、活动内容

9月2日，公司投融资经理周洁在华源证券2026年三季度上市公司交流会上与分析师和投资者进行了交流。
二、回答交流
1、 想请问一下公司的自研芯片进展？
答：公司自主研发的第一代智能无线电通信基带芯片现已进入商品化推广阶段。新一代智能无线电基带处理芯片已完成全部功能调测，同步开展宽带自组网模组的配套研发。该芯片应用于智能无线电通信产品，各项关键性能指标较上一代产品实现大幅提升。第三代智能通信芯片正开展后端设计与验证工作，芯片设计聚焦低成本、低功耗方向，力求进一步强化公司在芯片领域的核心竞争实力。公司自研第一代射频收发芯片已完成功能、性能全项测试，现阶段进入市场应用推广阶段。该芯片可适配公、专网及自组网通信、无人装备通信、应急通信、特种行业数据链、无线感知等多元应用场景，能够与公司自研智能无线电基带处理芯片协同搭配，构建具备市场竞争力的完整解决方案。公司已布局和开展第二代射频收发芯片研发工作，目前正在推进芯片架构设计和前端设计工作，该芯片相比第一代在信号带宽和频率覆盖范围等方面都有较大提升，能够适应更广泛领域的应用。
无线模组涉及芯片、硬件和软件综合技术应用，技术链条比较长，从研发到成熟应用客观上需要一定的周期，目前相关产品打磨逐步进入成熟周期。
2、 请问公司考虑自研新一代智能无线电基带处理芯片的原因是什么？
答：公司所处的行业对信息安全、国产化、产品可靠性等有高标准要求，自研芯片从源头上解决了通信芯片自主可控的问题，既保障了通信的信息安全，也契合了行业对供应链安全和国产化的长期需求。作为公司自研的无人集群系统的核心技术底座，该芯片是实现覆盖空中、地面、水下等多种场景的关键。为实现多场景下的全域协同与动态决策，需突破无线自组网与高速数据传输等技术瓶颈，而外采芯片在组网规模、传输速率、功耗等综合指标上存在短板，无法做到三者兼顾。此外，公司自研的射频收发芯片可与基带处理芯片搭配，形成完整的芯片级解决方案。
3、 在公司半年报里看到公司研发人员占比维持在较高水平，请问公司的研发人员规划大体是什么思路？
答：截至今年6月底，公司研发人员合计408人，占公司总员工比例56.35%，现阶段研发人员队伍整体保持相对稳定。立足中长期发展，公司将继续坚持创新驱动的发展战略，保障芯片、智能无人装备等核心赛道必要的研发人才投入。同时公司不断优化调整研发人才队伍结构，完善研发人员引进、培养及优化迭代机制，着力提升研发工作效率。未来人员配置将紧密匹配业务落地节奏，按需统筹人力规划。
4、 请问公司在南京的生产基地目前建设进度如何？
答：今年公司对募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”进行调整，项目新增智屯达为实施主体，并增加专用车辆改装业务相关内容，调整了具体投资构成，以更好地满足客户对公司产品的需求，提高生产基地利用率。项目建设方面，目前生产基地的各项施工建设工作正按照计划正常推进，预计在2027年达成预定可使用状态。项目建设本身存在一定不确定性，公司将全力确保项目按照计划按时达到预期可使用状态。

	附件清单（如有）
	无


